
展示エリア出展企業・団体 

 

■企業・団体（申し込み順） 

●リソテックジャパン株式会社（https://www.ltj.co.jp/） 

  「 未定 」 

●株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ（https://www.screen.co.jp/spe/）2 ブース 

  「 SCREENの半導体製造装置およびソリューション 」 

●ローム株式会社（https://www.rohm.co.jp/） 

  「 MEMSガスセンシング技術、MEMS加工技術 」 

●株式会社村田製作所 (https://www.murata.com/ja-jp) 

  「 エッジ AI モジュール 」 
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■「車載電子デバイスパビリオン」 中会議室 A 

●株式会社村田製作所（https://www.murata.com/ja-jp） 

  

■「マテリアル先端リサーチインフラ」 ２ブース（予定） 

●京都大学（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja） 

●大阪大学（https://www.osaka-u.ac.jp/ja） 

●奈良先端科学技術大学院大学（http://www.naist.jp/） 

●山形大学 (https://yamagata-u.ac.jp) 

 

■ポスター展示 

● 

● 

●NEDIA戦略マップ委員会 
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